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	(1) MicroTCA.4に準拠したRTMモジュールであること。
	(2) x86アーキテクチャ互換の64ビットCPUを搭載すること。CPUの標準クロックは1.7 GHz以上、熱設計電力 (TDP) が25 W以下であること。コア数は2以上とする。
	(3) DDR3-1066と同等以上の機能・性能を有するメモリを4 GB以上搭載すること。ECC機能を有すること。
	(4) x16 PCI Express Gen3をサポートし、Zone 3接続コネクタを介してMCHモジュールのFat-Pipesファブリック（Fabrics D-G）へ接続できること。
	(5) フロントパネルにDisplay Portインターフェースを２つ以上、Gigabit Ethernetポートを1つ以上、USBポートを4つ以上有すること。
	(6) Serial ATA接続のストレージインターフェースを2つ以上有し、ソリッドステートドライブ (SSD) が利用可能であること。ストレージは本モジュールもしくはZone 3接続コネクタを介してMCHに搭載可能であること。
	(7) サイズ：double幅、fullサイズであること。
	(1) 動作温度： +10℃ ～ +40℃
	(2) 動作湿度： RH 85％以下 (結露しない事)
	(3) 保存温度： -20℃ ～ +60℃

